

LEISTUNGSSPEKTRUM
 Chip-Level Reparatur

 Modul-Level Reparatur

 BGA Tausch

 Softwareupdates

 Programmierung

 Rework

 Modifi kation

 Testverfahren

 Analyseverfahren

 Montage und Logistik-
   dienstleistungen

LEISTUNGSFÄHIGKEIT
 Intra-Day-Bearbeitung bei Auftragseingang bis 12 Uhr 

 Angebotserstellung innerhalb von 8 Stunden 

 3.000 Chip-Level Reparaturen mtl.

 2.000 Modul-Level Reparaturen mtl.

 60.000 Modifi kationen mtl. Hard- u. Software  

 > 3.000 BGA Tausch Vorgänge mtl.

 5.000 Produktionsdienstleistungen mtl.
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FACT SHEET

Es gibt 

einen Moment, 

da machen wir 

den Unterschied!

#BMKdelta

REPARATURPARTNER
 Analyse und Reparatur von Baugruppen auf höchstem techni-
 schem Standard, von Chip-Level bis zur Modulebene:  Industrie-
 elektronik, Embedded Systems , Steuerungstechnik , Sicherheits-
 elektronik , Wechselrichter

 Behebung von Entwicklungs- und Produktionsfehlern durch 
 Rework, Modifi kation, BGA Tausch, Reballing,  SMT-Löten, 
 Screening, Flashen und Image Bespielung  

 Technologiespektrum:  Flying Probe, X-Ray, Lackierung, Klimatest, 
 Funktionstest, Spezial Rework-Maschinen

 IT gestütztes Ersatzteilemanagement von Bauteilen 

 Kundenindividuelle Supply Chain: Bauteilbeschaffung, maßge-
 schneiderte Reparaturinseln, Abwicklungslogistik

AFTER-SALES-SERVICES - VERTRAUEN AUCH SIE UNS
WIR NEHMEN JEDE HERAUSFORDERUNG AN, 
UM UNSEREN KUNDEN DEN BESTEN SERVICE ZU BIETEN.
BMK ist der After-Sales Komplettservicespartner für elektronische Baugruppen und Systeme von anspruchs-
vollen Unternehmen. In enger Abstimmung mit Ihnen entwickeln unsere Prozessspezialisten optimale 
Modelle zur Abwicklungslogistik und verzahnen diese mit wirtschaftlichen Reparaturstrategien. 

DATEN & FAKTEN
 Gründung: 2001

 Mitarbeitende: 150

 Produktionsfl äche: 8.000 m²


